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セミナー内容についての
お問い合わせ

g-plus@yoshida-dental.co.jpG-PLUS会員登録や
セミナー受講方法の
お問い合わせ

ヨシダのホームページよりお申込みください。 スマホからはQRで簡単アクセス▶お申込み

お申込みから受講までの流れ

https://www.yoshida-dental.co.jpヨシダ

ヨシダホームページより
お申込み
※G-PLUSへの会員登録が必要です。

ご登録のアドレスへ
セミナー閲覧用URLが
届きます

開催日時になったら
PCや携帯からセミナー
閲覧用URLにアクセス

※当セミナーを受講するには、Zoomアプリが必要です。
　（PC： ミーティング用Zoomクライアント、モバイル： ZOOM Cloud Meetings）

本セミナーはオンラインセミナー配信サービス「Zoom」を使って行います。

※受講の際はスピーカーではなく、ヘッドセットやイヤホンのご使用をお勧めします。
※通信不具合によりご参加・ご視聴いただけない場合の保証はできかねますので、予めご了承ください。

Zoomアプリのダウンロードはこちら ▶
https://zoom.us/download

無 料受講料

500名定 員

2021

バイオセラミック材料を用いた
新しい治療方法
バイオセラミック材料は諸外国において1998年以降様々な臨床応用されていますが日本で

は2007年4月に覆髄材として販売を開始。

2021年1月バイオシーシーラー(Bio-C Sealer)が根管充填材料として認可販売されその

有効性が注目されています。

この度、バイオセラミック貼薬材（バイオシーテンプ）が国内で認可を受け秋頃から販売され

るにあたり、その有効性また性質・特徴を基礎研究(生物的安全性)や材料の特性を臨床上で

の経験も併せて解説をいたします。

10 10
10：00～12：00

���

器材部（担当：大原）
TEL.03-3845-2931（平日 10:00-17:30）

※お問合せは順次対応させていただきますが、状況により回答
　までお時間をいただくことがございます。予めご了承ください。

※メールでの受付・回答のみとさせていただきます。

WEB Liveセミナー

岡村 友玄 先生講 師
大阪歯科大学
口腔病理学講座 助教

2005年 大阪歯科大学歯学部修了
2009年 大阪歯科大学大学院
 （病理学専攻）修了
2009年 大阪歯科大学
 口腔病理学講座講師（非常勤）
2009-2012年 兵庫県、大阪府下開業医勤務

～新しいバイオセラミック貼薬材の可能性～


